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一、重要提示 

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监

会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

□适用 不适用 

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 圣邦股份 股票代码 300661 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 张勤 赵媛媛 

电话 010-88825397 010-88825397 

办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106 北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106 

电子信箱 investors@sg-micro.com investors@sg-micro.com 

2、主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□是 否 

 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期

增减 

营业收入（元） 1,576,425,612.27 1,148,433,937.33 37.27% 

归属于上市公司股东的净利润（元） 178,649,747.68 89,634,347.95 99.31% 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润（元） 
158,134,468.36 48,892,575.36 223.43% 

经营活动产生的现金流量净额（元） 314,787,580.02 -39,643,216.63 894.05% 

基本每股收益（元/股） 0.3801 0.1922 97.76% 

稀释每股收益（元/股） 0.3793 0.1896 100.05% 

加权平均净资产收益率 4.49% 2.57% 1.92% 

 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度

末增减 

总资产（元） 4,998,048,588.81 4,706,853,231.69 6.19% 

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,131,982,692.12 3,850,547,539.29 7.31% 
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3、公司股东数量及持股情况 

单位：股 

报告期末普通股股东总

数 
18,732 

报告期末表决权恢复的优先股

股东总数（如有） 
0 

持有特别表决权股份

的股东总数（如有） 
0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条

件的股份数量 

质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

重庆鸿顺祥泰企业管理有限

公司 
境内非国有法人 19.19% 90,345,865 0 不适用 0 

重庆宝利弘雅企业管理有限

公司 
境内非国有法人 8.29% 39,009,322 0 不适用 0 

林林 境内自然人 5.16% 24,268,075 18,201,056 冻结 2,000,000 

弘威国际发展有限公司 境外法人 4.71% 22,148,073 0 不适用 0 

香港中央结算有限公司 境外法人 4.43% 20,844,489 0 不适用 0 

中国工商银行股份有限公司

－诺安成长混合型证券投资

基金 

其他 3.34% 15,703,630 0 不适用 0 

招商银行股份有限公司－银

河创新成长混合型证券投资

基金 

其他 2.94% 13,860,000 0 不适用 0 

中国建设银行股份有限公司

－广发科技先锋混合型证券

投资基金 

其他 1.93% 9,106,375 0 不适用 0 

中国民生银行股份有限公司

－广发行业严选三年持有期

混合型证券投资基金 

其他 1.75% 8,256,456 0 不适用 0 

上海浦东发展银行股份有限

公司－广发小盘成长混合型

证券投资基金（LOF） 

其他 1.52% 7,137,857 0 不适用 0 

上述股东关联关系或一致

行动的说明 

1、重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司（以下简称“鸿顺祥泰”，张世龙先生 100%持股公司）、

重庆宝利弘雅企业管理有限公司（以下简称“宝利弘雅”，张勤女士 100%持股公司）、弘威国

际发展有限公司（以下简称“弘威国际”，Wen Li 女士 100%持股公司）、张勤女士、林林先

生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，

宝利弘雅、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表

决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营

决策事项时作出与鸿顺祥泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿顺祥泰意思表示相

悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿

顺祥泰采取相同的意思表示。 

2、张世龙先生是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。 

除上述一致行动人关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 

前 10 名普通股股东参与

融资融券业务股东情况说

明（如有） 

无 

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

适用 □不适用 

单位：股 

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

股东名称（全

称） 

期初普通账户、信用账

户持股 

期初转融通出借股份且

尚未归还 

期末普通账户、信用账

户持股 

期末转融通出借股份且

尚未归还 

数量合计 
占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
数量合计 

占总股本

的比例 
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中国建设银行

股份有限公司

－华夏国证半

导体芯片交易

型开放式指数

证券投资基金 

7,324,600 1.56% 146,800 0.03% 6,746,760 1.43% 45,000 0.01% 

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 

□适用 不适用 

公司是否具有表决权差异安排 

□是 否 

4、控股股东或实际控制人变更情况 

控股股东报告期内变更 

□适用 不适用 

公司报告期控股股东未发生变更。 

实际控制人报告期内变更 

□适用 不适用 

公司报告期实际控制人未发生变更。 

5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 

三、重要事项 

1、实施 2023 年年度权益分派 

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6

月 12 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。本次权益分派已于 2024 年 6 月 19 日

实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 
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